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Abstract (en)
The apparatus has a transport element (10.1) and a retention element (2) mounted on a base (20). A range sensor measures a length of a section
from a fixed point to a surface of the transport element in contact with articles while drawing apart. A controller (40) activates an actuating drive
(22) in dependence on a measured section length, such that the actuating drive displaces the base. The displacement of the base completely
and partially compensates abrasion of particles from the surface of the transport element. An independent claim is also included for a method for
separating a flat article extended in an article plane.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Vereinzeln von flachen Gegenständen, insbesondere von flachen Postsendungen.
Die Vorrichtung besitzt ein Transportelement (10.1), ein Rückhalteelement (2), eine verschiebbare montierte Unterlage (20) und einen
Entfernungssensor (12.1, 12.2, 12.3). Entweder das Transportelement (10.1) oder das Rückhalteelement (2) ist auf der Unterlage (20) montiert.
Das andere Element (2) ist ortsfest montiert. Das Transportelement (10.1) wird relativ zum Rückhalteelement (2) bewegt, wodurch überlappende
Gegenstände auseinander gezogen werden. Der Entfernungssensor (12.1, 12.2, 12.3) misst die Länge einer Strecke von einem ortsfesten und
zu einer solchen Oberfläche des Transportelements (10.1), die mit Gegenständen in Berührung kommt. In Abhängigkeit von der gemessenen
Streckenlänge wird die Unterlage (20) so verschoben, dass das Verschieben der Unterlage (20) einen Abrieb von des Transportelements (10.1)
kompensiert.
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